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Micronic erhaller order pa FPS5100-system for tillampningar inom
avancerad elektronisk kapsling

Taby, 1 oktober, 2008 - Micronic Laser Systems AB (OMX Nordic Exchange Stockholm, nordiska
listan, Small Cap, Information Technology: MICR) erholl idag order pa ett FPS5100-system fran en
kund i Asien. Systemet beraknas levereras under forsta halvaret 2009.

”Vi ser fram emot ett fordjupat samarbete med denna kund,” sdger Sven Léfquist, koncernchef och
VD for Micronic Laser Systems AB. ”Systemet, som har en val beprovad stabilitet, levererar den
produktivitet och kvalitet pa fotomasker som efterfragas for de 6kande kraven inom elektronisk
kapsling.”

FPS5100 mojliggér volymproduktion av fotomasker for avancerad elektronisk kapslig, PM TN/STN LCD:er
och andra tilldmpningar for stora ytor. Systemet erbjuder kortare ledtider, enklare produktionsplanering och
lagsta driftskostnad inom sitt anvandningsomrade.

Kontaktperson:

Sven Lofquist

VD och koncernchef

Tel: 08-638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Om Micronic Laser Systems AB

Micronic Laser Systems AB é&r ett hogteknologiskt foretag som utvecklar, tillverkar och marknadsfor en serie
extremt noggranna laserritare for framstéllning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic
tillverkar dven matsystem for bildskarmsfotomasker. Micronics system anvénds av vérldens ledande
elektronikforetag i tillverkningen av bildsk&rmar for TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av
halvledarkretsar.

Micronics huvudkontor ligger i Taby utanfor Stockholm och féretaget har idag dotterbolag i Japan, USA,
Korea och Taiwan. For mer information, se var hemsida: http://www.micronic.se
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